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マッチン

グ希望先

（日本企

業・機関） 

企業・機関名 希望内容（協業・取引など） 

ファブ工場 

半導体装置用カーボン系及び

炭化物系セラミック部品 

基板メーカー、 

エピタキシャルウェハーメーカー 

半導体装置メーカー 

企業紹介 

湖南徳智新材料股份有限公司は 2017 年に設立され、「動力の都」と

して知られる湖南省株洲市に拠点を置き、登録資本金は 2,437 万元で

す。当社は、カーボン系材料、セラミックスおよびその先端材料の研

究開発・製造・販売を主な事業とする中国専精特新「小巨人」企業で

す。中国国内で初めて半導体用 Solid SiC エッチングコンポーネントの

量産化を実現しました。 

主な製品には CVD SiC コーティング、バルク SiC、焼結 SiC、CVD TaC

コーティングなどがあります。これらは半導体分野におけるエピタキ

シー、エッチング、酸化拡散などのプロセス工程で広く活用されてい

ます。また、航空宇宙、鉄道交通、太陽光発電、LED・半導体、化学

工業、原子力発電など、多岐にわたる産業分野への応用が可能です。 



主要製品 

紹介 

カテゴリー 製品画像 

SiC コーティングウェーハ 

サセプター 

 

 

 

バルク SiC 製エッチング 

コンポーネント  

TaC コーティングコンポーネント 

 

焼結 SiC コンポーネント 

 

 

備考欄：商談ニーズに応じた追加情報の提供が可能です。 

運営委員会連絡先：陳 紫珊（チン シサン） 

携帯：+86-186-2755-0727  メール：853752@qq.com 


